一包澄清说明

原招标文件：
第五章 技术规格及要求

	3
	生物显微镜
	1
	一、基本参数

1、目镜：大视野WF10X(Φ18mm)；大视野 WF16X(Φ11mm)

2、物镜：消色差 4X/0.10；消色差 10X/0.25；消色差 40X/0.65(弹簧)；消色差 100X/1.25(弹簧,油)

3、目镜筒：双目镜(倾斜30˚)TL1800A；三目镜(倾斜30˚) TL1803A

4、调焦机构：粗微动同轴调焦,粗动松紧可调,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm.

5、转换器：四孔(内向式滚珠内定位)

6、载物台：双层机械移动式(尺寸:160mmX140mm,移动范围: 75mmX50mm)

7、阿贝聚光镜：N.A.1.25可上下升降

8、滤色片：蓝滤色片；磨砂玻璃

9、集光器：卤素灯适用

10、光源：6V 20W卤素灯,亮度可调                                                                                                   

二、仪器选配件：

1、目镜：分划 10X(Φ18mm)  格值0.1mm/格

2、物镜：平场消色差 20X/0.40；平场消色差 60X/0.85(弹簧)

3、目镜筒：双目镜, 推拉式(倾斜45˚)；三目镜, 推拉式(倾斜45˚)；三目镜(倾斜30˚)；双人示教镜(倾斜30˚)

4、聚光镜：暗场（干式）和 暗场（湿式）                                                                                            


现变更为：

	3
	生物显微镜
	1
	一、基本参数

1、目镜：大视野WF10X(Φ18mm)；大视野 WF16X(Φ11mm)

2、物镜：消色差 4X/0.10；消色差 10X/0.25；消色差 40X/0.65(弹簧)；消色差 100X/1.25(弹簧,油)

3、目镜筒：配备双目镜和三目镜
4、调焦机构：粗微动同轴调焦,粗动松紧可调,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm.

5、转换器：四孔(内向式滚珠内定位)

6、载物台：双层机械移动式(尺寸:160mmX140mm,移动范围: 75mmX50mm)

7、阿贝聚光镜：N.A.1.25可上下升降

8、滤色片：蓝滤色片；磨砂玻璃

9、集光器：卤素灯适用

10、光源：6V 20W卤素灯,亮度可调                                                                                                   

二、仪器选配件：

1、目镜：分划 10X(Φ18mm)  格值0.1mm/格

2、物镜：平场消色差 20X/0.40；平场消色差 60X/0.85(弹簧)

3、目镜筒：双目镜, 推拉式(倾斜45˚)；三目镜, 推拉式(倾斜45˚)；三目镜(倾斜30˚)；双人示教镜(倾斜30˚)

4、聚光镜：暗场（干式）和 暗场（湿式）                                                                                            


三包澄清说明

原招标文件：
第五章 技术规格及要求
	18
	多功能微孔板检测分析系统
	1
	检测手段： 荧光、时间分辨荧光、化学发光、紫外-可见吸收光

读板方法： 终点法，动力学法，光谱扫描法，空域扫描法

微孔板类型： 6 至 384 孔板 PCR 板兼容Take3超微量多体积检测板，可进行2ul样品的检测

温度控制： 4°C 至 50°C 环境温度

震荡： 是

软件： 包括 Gen5™；通过 USB 或串行端口控制。

自动化： 是

吸光度光源： SQ 氙闪灯

波长选择： 单色器

波长范围： 200 - 999 nm，1 nm 增幅

带通： 2.4 nm

动态范围： 0 - 4.0 OD

分辨率： 0.001 OD

光程校正： 是

单色器波长准确性： +/- 2 nm

单色器波长可重复性： +/- 0.2 nm

OD 准确性： < 1% at 2.0 OD typical      < 3%/3.0 OD，典型值

OD 线性： < 1%（0 至 3.0 OD，典型值）

OD 可重复性： < 0.5%/2.0 OD，典型值

散射光： 0.03%/230 nm，典型值

读板速度： 96: 14 秒    384: 26 秒

荧光强度

灵敏度： 5 pM 荧光素（96 孔板，1 fmol/孔） – 顶部和底部

光源： 卤钨灯 SQ 疝闪灯

波长选择： 深度阻挡滤光片

波长范围： 200 - 700 nm（900 nm 备选）

动态范围： 5个数量级

带通： 依滤光片而定

检测系统： PMT

读板速度： 96 孔：31 秒      384 孔：80 秒

化学发光

灵敏度： 30 amol ATP，典型值（闪光）

波长范围： 300 - 700 nm

动态范围： >6个数量级

检测系统： 低噪音PMT

时间分辨荧光

光源： SQ 疝闪灯（选配）

波长选择： 单色器

试剂分液器

数量： 2 个注射泵

分液容量： 5-1000 µL，1 µL 增幅

死体积： 1.1 mL, 100 µL（可回洗）

物理特性

尺寸： 40.6 x 38 x 25.4 cm，可正负偏差3cm


变更为：
第五章 技术规格及要求

	18
	多功能微孔板检测分析系统
	1
	检测手段： 荧光、时间分辨荧光、化学发光、紫外-可见吸收光

读板方法： 终点法，动力学法，光谱扫描法，空域扫描法

微孔板类型： 6 至 384 孔板 PCR 板兼容Take3超微量多体积检测板，可进行2ul样品的检测

温度控制： 4°C 至 50°C 环境温度

震荡： 是

软件： 通过 USB 或串行端口控制。

自动化： 是

吸光度光源： SQ 氙闪灯

波长选择： 单色器

波长范围： 200 - 999 nm，1 nm 增幅

带通： 2.4 nm

动态范围： 0 - 4.0 OD

分辨率： 0.001 OD

光程校正： 是

单色器波长准确性： +/- 2 nm

单色器波长可重复性： +/- 0.2 nm

OD 准确性： < 1% at 2.0 OD typical      < 3%/3.0 OD，典型值

OD 线性： < 1%（0 至 3.0 OD，典型值）

OD 可重复性： < 0.5%/2.0 OD，典型值

散射光： 0.03%/230 nm，典型值

读板速度： 96: 14 秒    384: 26 秒

荧光强度

灵敏度： 5 pM 荧光素（96 孔板，1 fmol/孔） – 顶部和底部

光源： 卤钨灯 SQ 疝闪灯

波长选择： 深度阻挡滤光片

波长范围： 200 - 700 nm（900 nm 备选）

动态范围： 5个数量级

带通： 依滤光片而定

检测系统： PMT

读板速度： 96 孔：31 秒      384 孔：80 秒

化学发光

灵敏度： 30 amol ATP，典型值（闪光）

波长范围： 300 - 700 nm

动态范围： >6个数量级

检测系统： 低噪音PMT

时间分辨荧光

光源： SQ 疝闪灯（选配）

波长选择： 单色器

试剂分液器

数量： 2 个注射泵

分液容量： 5-1000 µL，1 µL 增幅

死体积： 1.1 mL, 100 µL（可回洗）

物理特性

尺寸： 40.6 x 38 x 25.4 cm，可正负偏差3cm


四包澄清说明

原招标文件：
第五章 技术规格及要求
	1
	真空冷冻干燥机（注：核酸和蛋白样品浓缩）
	1
	冻干面积（㎡）：0.3/0.3

捕水容量（kg/批）：45083

西林瓶数量Φ12mm：1950/1950

Φ16mm：1160/1160

Φ22mm：615/615

盘装溶液（L）：44988

板层尺寸长mm：430/430

宽mm：240/240

压盖功能：/手动压盖

板层间距（mm）：70/70

板层块数（块）：3（方管拼接）

/3（方管拼接）

板层温度范围（℃）：-40 ～ +70

（空载）/-40～ +70（空载）

冷阱最低温度（℃）：≤-56℃（空载）

极限真空度（Pa）：≤2（空载）

功率（220V）：2.8/2.8

环境温度（℃）：≤25

	2
	化学发光成像仪
	2
	摄像头: 高分辨率低照度

数码制冷相机

感光芯片: CCD芯片：Sony ICX694

冷却方式: 半导体制冷

冷却温度: 低于环境温度65℃（绝对温度-40℃

，动态实时显示CCD制冷温度）

感光效率: CCD芯片光电转换效率：High QE: ≥78%

暗电流: <0.001 e-/pixel/sec.

读出燥声: 3e- RMS

有效像数: 2750×2200

像数密度 : 16 bit （0 - 65535色）

像素合并: 1×1，2×2，3×3，4×4，5×5

分辨率: 605万像素

动态范围: ﹥4.6个数量级

电动镜头: F0.80大光圈定焦镜头，通光量比F0.95镜头提高40%;

变 焦: 标配抽屉式双位载物对焦平台，可兼

容拍摄样品厚度0.01mm~10cm

照明模式: 透射白光，反射白光

激发光源: 透射：LED白光板; 双侧反射：反射

白光灯（冷光）

拍摄面积: 15×15cm，可正负偏差10mm

	3
	凝胶成像仪
	1
	一体式超清晰科研级光学系统

★硬件像素：≥ 634万（2056*3084）

★感光效率：≥0.79

信噪比：≥78db

Bit灰度值：

动态范围：≥3.6OD

自动对焦：2000万像素超高分辨率镜头（物理分辨率：2.4um）

LED激发光源：透射白光/蓝光/紫外

滤光片轮：无

发射滤光片：535/590nm

自动进样：全自动控制进样平台

拍摄面积：14.5×21cm

样品托盘：智能识别白光/蓝光/紫外/荧光托盘

切胶观察：智能识别防护板

控制系统：12寸内嵌式触摸屏操作系统


变更为：
技术规格及要求

	1
	真空冷冻干燥机（注：核酸和蛋白样品浓缩）
	1
	冻干面积（㎡）：≥0.3

捕水容量（kg/批）：≥6

西林瓶数量Φ12mm：≥1950

Φ16mm：≥1160

Φ22mm：≥615

盘装溶液（L）：≥3

板层尺寸长mm：≥430

宽mm：≥240

压盖功能：手动压盖

板层间距（mm）：≥70

板层块数（块）：≥3（方管拼接）

板层温度范围（℃）：-40～ +70（空载）

冷阱最低温度（℃）：≤-56℃（空载）

极限真空度（Pa）：≤2（空载）

功率（220V）：2.8

环境温度（℃）：≤25

	2
	化学发光成像仪
	2
	摄像头: 高分辨率低照度

数码制冷相机

感光芯片: CCD芯片：Sony ICX694

冷却方式: 半导体制冷

冷却温度: 低于环境温度≤65℃（绝对温度≤-40℃

，动态实时显示CCD制冷温度）

感光效率: CCD芯片光电转换效率：High QE: ≥78%

暗电流: <0.001 e-/pixel/sec.

读出燥声: 3e- RMS

有效像数: 2750×2200

像数密度 : 16 bit （0 - 65535色）

像素合并: 1×1，2×2，3×3，4×4，5×5

分辨率: 605万像素

动态范围: ﹥4.6个数量级

电动镜头: F0.80大光圈定焦镜头，通光量比F0.95镜头提高40%;

变 焦: 标配抽屉式双位载物对焦平台，可兼

容拍摄样品厚度0.01mm~10cm

照明模式: 透射白光，反射白光

激发光源: 透射：LED白光板; 双侧反射：反射

白光灯（冷光）

拍摄面积: 15×15cm，可正负偏差10mm

	3
	凝胶成像仪
	1
	一体式超清晰科研级光学系统

★硬件像素：≥ 634万（2056*3084）

★感光效率：≥0.79

信噪比：≥78db

Bit灰度值：1-65536

动态范围：≥3.6OD

自动对焦：2000万像素超高分辨率镜头（物理分辨率：2.4um）

LED激发光源：透射白光/蓝光/紫外

滤光片轮：无

发射滤光片：535/590nm

自动进样：全自动控制进样平台

拍摄面积：≥14×21cm

样品托盘：智能识别白光/蓝光/紫外/荧光托盘

切胶观察：智能识别防护板

控制系统：12寸内嵌式触摸屏操作系统


五包澄清说明

原招标文件：
第五章 技术规格及要求

	
	激光共聚焦显微镜
	1
	一、工作条件： 

1.仪器电源：230V AC ±10%，50-60Hz，1000VA。

2.工作环境温度和湿度要求：温度23℃±5℃，

3、相对湿度≤70%（无冷凝）。

二、技术规格要求：

1、激光光源系统

1.1覆盖近紫外及可见光波长范围的四根固态激光器，由激光器原厂系统整合，一体化快速控制输出：

固态激光器405nm：额定功率≥50mW，寿命≥10000小时；

固态激光器488nm：额定功率≥50mW，寿命≥10000小时；

固态激光器561nm：额定功率≥35mW，寿命≥10000小时；

固态激光器640nm：额定功率≥50mW，寿命≥10000小时；

1.2所有激光器由激光器原产厂系统整合，一体化控制输出

1.3激光器系统通过独立的光纤（单模保偏）连接到扫描器部分，光纤即插即用，光纤末端具已对激光进行聚焦准直，无须再次校准。

★1.4激光器开启可实现一键开启。所有四个激光器均通过AOTF调节各波长的激光强度，强度0-100%高精度调节，最多可以扩展8通道激光，切换时间小于３微秒。

1.5全部光源系统由计算机控制。用户可由软件界面通过鼠标操作，选择各种光源，控制光源开关、强度，并直 观地了解到各种光源的工作状态。也可以通过桌面快速遥控钮，快速直观操作激光强度。

2、扫描检测系统 

2.1扫描系统：

2.1.1扫描器与显微镜侧面连接于显微镜，全复消色差设计及校正。

2.1.2激发光和发射光分离使用高透过率小角度主分光镜。

2.1.3 X、Y轴独立的检流计（Galvo）双扫描镜，扫描振镜≤2个，避免扫描振镜过多产生光折射造成的不必要光损失。

2.1.4扫描视野：≥22 mm ,  在1X扫描变倍下。

2.1.5  扫描速度：≥10 幅/秒（512X512像素、视野25mm），≥220幅/秒（512X16像素,视野25mm）。

2.1.6针孔：超高精度多边形针孔设计，有效分离共焦面荧光信号。

2.1.7扫描方式：xy，xyz，xyt，xym，xylamda，xyztlamda，，xz，xt，xzt，spot-t，x ，直线扫描，任意曲线扫描，剪切扫描。

2.1.8扫描旋转： 360°任意旋转扫描线的方向，步进值0.1°；同时可以变倍以及移动扫描区域的中心。旋转、变倍、移动中心均可以实时（扫描过程中）进行。

2.1.9光学变倍：不低于 1x-100x范围，步进0.01x,  满足对极小感兴趣的高倍高清成像或特殊区域的精准定位扫描。

2.1.10可对任意形状的感兴趣区域（ROI）扫描，进行荧光淬灭和荧光检测。感兴趣区域扫描可以精确到像素点，即激光对感兴趣区域外无激发。感兴趣区域的定义（划分）方便，可保存。可对不同区域采用不同的激光、扫描速度等设定，感兴趣区域无设定限制。

2.1.11可在线（扫描同时）检测感兴趣区域荧光强度曲线。

2.1.12多重扫描功能，可以在扫描过程中以线和幅方式切换光路配置。

2.1.13扫描分辨率：同视野下扫描分辨率≥8192 × 8192。 

2.2检测系统：

2.2.1 系统配备四个荧光和一个透射光通道，既可同时扫描采集，又可单独扫描采集；

2.2.2  四个荧光通道中，至少配备2个高精度、高线性度GaAsP超高灵敏检测器，可自由调节荧光全光谱检测范围，每个荧光检测器都可做全光谱自由扫描和成像，同时满足高精度测量的线性要求：在450nm-560nm：QE最高可达45%；并且具有良好的线性度：在450nm-630nm：QE（或PDE）最高与最低波动差≤10%；

2.2.3 背景噪音及重叠信号分离系统：采购非棱镜的高精度分光方式，或白激光时间拆分信号方式。

2.2.4 荧光信号检测最小移动：1nm,  测量精度1nm。

2.3激光共聚焦超高分辨率成像部分： 

2.3.1 适用物镜：4X， 10X,20X ,40X,60X。

2.3.2超精度六边形针孔，自动匹配各不同倍数的物镜，增加有效信号的接收，有效提取焦面的艾里斑荧光信号，提高图像分辨率。

2.3.3扫描速度： 在不小于25 mm视野下，≥10幅/秒 （512*512像素,）。

2.3.4超高分辨率成像： XY最高可达120nm，Z方向上300nm。

2.3.5与所配置的激光器对应激发的荧光样品都可以进行超高分辨率成像；无需选择特定的荧光染料、无特殊制样要求；

2.3.6 可以同时对多色进行超高分辨率成像。

2.3.7可对超高分辨率成像进行定量分析：进行荧光强度分析，测量、计算等功能。

2.3.8接受类似AIRYSCAN 、STED、SIM、ER 的硬件超高分辨率系统。

3、全电动倒置荧光研究级显微镜 

3.1 系统采用先进的双层光路光学设计，光学性能优异、结构稳定、功能强大。

3.2 研究型全自动倒置显微镜，复消色差荧光光路，物镜、目镜独立消各种像差。

3.3显微镜由共聚焦软件一体化控制，并为电动、手动兼容型。

3.4具备智能检测功能，能自动检测系统内各关键部件的位置是否正确，出错时显示警示部位。

3.5 左、右主光路图像信号输出口径：≥25mm 。

3.6 六位电动物镜转换器，具有自动齐焦功能。

3.7显微镜内置电动调焦驱动马达，最小步进：10nm，带内置式高精度线性编码器校准Z轴移动精度，行程10mm，同轴、独立的粗微调焦手柄，调焦限位，防撞击设计。

3.8 高精度电动扫描载物台扫描范围≥114mmX73mm；精度≤0.05μm，最大驱动速度≥25mm/sec，速度多档可调； 

3.9显微镜透射光源：LED高亮度、20000小时以上超长寿命白光光源，调节亮度时保持色温不变。

3.10荧光光源：高亮度固态光源、20000h小时以上超长寿命白光光源。

3.11六工位电动滤色镜转盘，含UV、B、G三个激发滤色镜组件。

3.12目镜一对：10X。 

3.13 物镜：经过特别设计校正的，适合动、植物深度成像的共聚焦高分辨专用物镜。

3.13.1  4X平场复消色差物镜，N.A.≥0.20，工作距离≥20.0mm，干式

3.13.2  10X，平场复消色差物镜，N.A≥0.45，工作距离≥4.00mm，干式

3.13.3  20X，超高分辨率复消色差物镜，N.A≥0.80，工作距离≥0.80mm，干式。

3.13.4  40X，超高分辨率复消色差物镜，N.A≥0.95，工作距离≥0.21 mm，干镜。

3.13.5  60X，超高分辨率平场复消色差物镜，N.A≥1.42，工作距离≥0.60mm，油浸式。

3.13.6全套微分干涉（DIC）附件，有与不同数值孔径的物镜一一对应的DIC棱镜。

4、软件部分：

4.1软件建立在Windows 10系统上，使用先进程序语言。整个系统程序，包括控制、检测、分析功能设计合理，操作简便；

4.2控制硬件的功能：控制电动显微镜、选择激光波长、调节激光强度、拍摄2-5维图像、选择光谱拍摄范围、成像分辨率、实验条件实时记录、一键式恢复等；

4.3可进行时间记录，可设置时间循环，具有自动聚焦功能，具有荧光亮度校正、补偿功能（在Z轴方向上补偿荧光亮度的变化），可在软件中对DIC效果进行调节；

4.4三维重构软件：具有多种三维重构渲染方式，包括最大强度投影、透明、深度标识和阴影投影等方式，可对重构图进行任意角度旋转、平移、放大和缩小，可对每个荧光通道的强度、灰阶、伽马值及透明度进行独立调节；

4.5图像调节亮度、对比度，单个通道分别调节或多个通道同时调节；

4.6图像处理：旋转、裁剪、多种滤镜、添加标尺、箭头、文字等；

4.7多功能全标本导航，全标本拼图。能进行自定义ROI形状的拼图，能拼接出长条形或圆形的大图，节省不必需的区域成像，加快拼图速度。能指定不同ROI区域使用不同的物镜进行拼图。能一次性批量化扫描多个标本多个ROI拼图；

4.8能进行全片无缝拼图扫描，带聚焦地形图功能，能适应标本高低不同的焦面进行多焦点自动对焦及拼图。用户能自定义多个不同的焦点。能结合电动Z轴进行三维拼图，拼接结果能根据需求进行大图三维重建、大图三维叠加；

4.9 具备快捷简便的成像设置导航系统，拖放式设置共聚焦成像，提高共聚焦的使用效率。

4.10针孔自动匹配，可以根据物镜，针对最佳分辨率和最佳三维重建自动匹配针孔直径。 

4.11折射率校正功能，校正折射率不同对三维扫描的影响，保证空间定位的精确。

4.12自动预扫描功能，可以自动、快速设定扫描参数，减少荧光淬灭。

4.13Z轴深度补偿功能，自动补偿由于样品深度增加造成的信号衰减。

4.14扫描条件调用功能，从已保存图像中快速调用并将硬件设定为原始扫描参数。

4.15共定位分析功能，可定量分析不同标记之间的定位关系，可显示定位关系的荧光分布图，可分别提取单标记和共定位图像。

4.16动态荧光测量及分析，直方图统计。 

4.17光谱拆分分析功能。

4.18图像自动交互式测量、分类等功能。包含：计算模块和分析模块，两种模块可分开运行也可独立运行。包含手动测量和自动测量，交互式手动/自动测量，批处理测量等。

4.19 测量结果管理：可视化，数据和统计图形，并且能够在软件内部进行统计操作，多种曲线模式和分布图实时显示统计测量结果。

4.20图像、图像的备注信息和原始扫描条件可保存于同一文件，以图像数据库方式管理组织数据，可以浏览缩略图及相关信息。可以从数据库中直接使用扫描条件调用功能调用硬件设置。

4.21扫描过程中实时计算和显示比率（ratio）图像。

4.22可以线或帧方式进行多次扫描的平均和累加。

4.23 三维重建及动画功能，多种显示模式，文件可输出为单帧图像、GIF动画图像、AVI视频文件等多种格式。

4.23具有图形化的感兴趣区域荧光强度平均值分析。

4.24 具有直方图（Histogram）分析工具，可测量直线和任意形状曲线的荧光强度分布，可测量长度、角度、面积、荧光强度。

4.25图像运算功能，包括加、减、乘、除、比率（ratio）、移位、滤镜。

5、共聚焦工作站：

CPU：英特尔® Xeon W-2225 (4.0GHz, 4Cores)；内存RAM：≥64GB；硬盘1SSD：≥512G SSD固态硬盘；硬盘2HDD：≥2TB 7200RPM硬盘 SATA 6Gb/s；显卡Graphics：NVIDIA Quadro M4000 8GB 专业显示卡。34英寸液晶真彩高清显示屏：分辨率≥2560 × 1440像素，垂直刷新率不低于100 kHz，水平刷新率不低于60 Hz，亮度不低于300 cd/m2，对比度达1000:1 。操作系统: Windows 10  Professional 64bit；

6、光学防震台：1200X900

7、UPS：6KW 

8、产品级别：能够在此共聚焦基础上升级同品牌SIM、PAM（STORM） 或 STED。 

二、配置清单： 

1、激光光源系统：1 套  

2、激光共聚焦扫描及检测系统： 1 套

3、全电动倒置荧光显微镜 （含4X、10X、20X、40X、60X油镜）： 1 套  

4、共聚焦控制及分析软件:1套  

5、计算机工作站：1 套  

6、光学防震台、UPS电源  ：各 一套。

7、技术资料  1份

	
	全自动正置荧光显微镜
	1
	1 光学系统：CFI60无限远光学系统，60mm国际标准物镜齐焦距离，具有更高分辨率和更长物镜工作距离；物镜具有纳米结晶涂层。

2 具备明场、暗场、DIC、荧光观察等多种观察方式。不用化学药品的绿色环保防霉技术。

3 各观察功能可全电动控制切换

4 电动调焦。

4.1 Z 轴步进25nm，可在软件上进行调焦。

4.2 调焦行程15mm，同轴粗微调，内置线性编码器，带电动防撞和再定焦功能。

5 明场照明装置：

5.1 100W 卤素灯照明系统，内置透射光科勒照明器，12V 100W 卤素灯两只，带集光镜和卤素灯更换工具。

5.2 显微镜专用外置稳压电源。

5.3 具有光强管理功能，匹配物镜合适的光强度。

6载物台：右手柄陶瓷涂层载物台，行程78mm×54mm。配备样品夹。

7 观察镜筒：

7.1 宽视野三目观察筒：视场数25，倾角15度。

7.2 人机工程学设计，瞳距 48-72mm 可调。

7.3 分光方式：100:0/0:100 两种方式。

8 目镜：10倍目镜，视场数25，两目镜均具屈光度校正功能。

9 电动物镜转换器：6 孔位，光路稳定设计；国际标准物镜接口，具有齐焦功能。

10  高分辨率、高透过率物镜，包括：

10.1 平场荧光物镜4X N.A. 0.13, W.D.17.1 mm

10.2 平场荧光物镜10X,N.A. 0.30, W.D. 5.0 mm；

10.3 平场荧光物镜20X,N.A. 0.50, W.D. 2.1 mm；

10.4 平场荧光物镜40X,N.A. 0.75, W.D. 0.66mm

10.6 平场荧光物镜100X,N.A. 1.30, W.D. 0.16 mm；

11 电动聚光镜：高分辨率多功能复消色差聚光镜，N.A.=0.9。适合明场、暗场、DIC 等观察模式。

12 荧光光路：荧光光路中有噪声消除装置，可提供高信噪比。内置视场光阑、孔径光阑、光闸、减光片。

13 电动 6 位荧光滤色块转盘，荧光滤色块支持热插拔更换，荧光滤色镜座，配备：

DAPI 、FITC、TexRed

14 荧光光源：长寿命金属卤化物荧光光源，额定工作寿命2000h，光纤传导，低热效应液体光纤连接，带灯泡寿命计时装置，荧光亮度5档可调。

15 同厂同品牌高分辨半导体制冷黑白 CCD

15.1 单色制冷 CMOS，芯片尺寸：1.7 英寸。

15.2 物理像素：2300万。

15.3 单个像素点尺寸：7.3 um X 7.3 um。

15.4 动态范围：1：2500。

15.5 满井电子：15000e。

15.6 光谱范围：400～750nm。

15.7 数字化范围：14bit。

15.8 扫描速度：6幅/秒（4908x3264）；45幅/秒（1636x1088）。

15.9 接口：通用 F型接口。

15.10 输出噪声：7.2e-。

15.11 信号传输：USB3.0传输。

16 显微图像控制及分析软件

16.1 专业图像控制软件，可对数码CCD实行自动控制，有图像处理工具，注释、编辑、创建报告保存及图像打印，可满足实验室科研需求，以后可进行功能升级。

16.2 测量功能：多种测量参数（长度、面积等几何参数、光密度参数等）；图像处理（反差、亮度、Gamma 值、噪音扣除、阴影校正、边缘锐化等）；图像的逻辑运算；自定义测量区域（矩形、圆形或任意形状）；数据存储（CSV、XML文件），适用于 Excel。

16.3 自动多通道荧光功能：个性化、便捷式多通道荧光采集界面；每个通道的实验条件可快速、自定义调节；荧光通道间、以及荧光通道与透射光通道可快捷叠加，每个通道图像均可独立处理与调节，并可个性化显示；荧光染料数据库的快速建立与选择；多通道聚焦位置的校正，像素位移的自动校正；实验条件可记忆、可恢复（Reuse）。

16.4 时间序列功能：自由设置拍摄图像数量、时间间隔、总时间等参数，用于执行一个时间段内的拍摄功能。

16.5 Z序列功能：可以对样品进行Z轴层扫，设置扫描范围，和扫描间隔等参数，可自动对样品进行扫描，得到Z轴层扫图像。

	
	全自动体式荧光显微镜
	1
	1.光学系统：平行光路变焦系统；

2.放大倍率：在10X目镜2X物镜下，可放大315倍；最大可实现放大945倍；

3.变焦范围：0.63X—15. 75X；

4.连续变倍比： 25:1

5.调焦机构：电动操作粗微调焦机构，固定式导轨结构, 逆向阻尼齿轮,调焦范围:102mm。

6.目镜筒：人机学三目镜头，目镜筒可以调整倾角及间距；分光比100%：0。

7.瞳距调节范围：48--75mm；

8.宽视野目镜：10X(视场数：22mm)，双目均带屈光度调节及锁定；

9．物镜转换器：智能物镜转换器；

10.系统在拍摄图像时，软件能自动识别记录整个系统的物镜参数, 变倍主体所调节的放大倍数，以便于图像的测量与分析。

11.物镜：平场复消色差APO物镜；  

11.1、1X超清物镜，数值孔径0.15，工作距离60 mm；

11.2、2X 超清物镜，数值孔径0.312，工作距离20 mm，带0-3mm水深矫正环，鉴别率1200线/mm；

12．透射LED照明系统：可以实现透射照明、OCC倾斜相衬照明。

13．系统所有的控制均可通过遥控器快捷方便操作;

14．外置光源：厂家原装分叉式光纤冷光源，LED光纤照明光源；与卤素灯相比，具有同样的亮度；使用寿命是卤素灯寿命的6000倍；电能消耗是原来卤素灯的1/5；

15. 照相光路为光轴中心完全对中成像,消除由于倾斜光路造成的变形.

16、高品质大耙面彩色数码成像系统： 

6.1、 实际像素：不少于590万

16.2、 1/1.8英寸芯片

16.3、最高分辨率2880*2048

16.4、灵敏度：ISO32--1250

16.5、曝光时间：130微秒-60秒

16.6、A/D转换：12bit A/D转换；

16.7、动态显示最高速度：1280X960（最高21fps）

16.8、与显微镜同一品牌。

17、Nikon  NIS-Elements Software D专业图象分析软件

17.1、4维拍摄功能：

17.1.1.可同时拍摄X、Y、Z图像；

17.1.2.Timelapse（时间序列）拍摄时，支持自动对焦；

17.1.3.自动拼图，拍摄超大视野图像；(注：大图拼接可以手动进行．而且NIS-Elements Software的手动模式带有向导，是同类软件中最人性化的，操作最方便．)

17.1.4.矫正相机点缺陷；

17.1.5.背景矫正功能；

17.1.6.Integrate（积分）功能，有效提高图像位深；

17.1.6 景深扩展功能：对厚样品自动去模糊。

17.2．文件处理：

17.2.1.支持Tiff,jpg,jp2等文件格式；

17.2.2.多维图像输出成图像序列，或图像序列组成多维图像；

17.2.3.用户可以自定义拍摄信息表，自动记录拍摄数据和实验信息；

17.2.4.图像，通道和自定义区域之间的拷贝，粘贴；

17.2.5.预设荧光染料数据库，保证通道颜色的真实；

17.2.6.添加箭头，文字等标注；

17.3．图像处理：

17.3.1.图像和通道的对比度，亮度，Gamma（伽玛值）调节；

17.3.2.白平衡矫正；

17.3.3.RGB色调、饱和度调节；

17.3.4.通道混合，通道Ratio，通道算术，通道抽取/合并，通道间相对位置矫正；

17.3.5.图像平滑，锐化，中值滤镜，

17.3.6.形态学处理：开放，关闭，扩张，腐蚀；

17.3.7.图像缩放，画布尺寸缩放，图像旋转/翻转；

17.3.8.Gray（灰度）/RGB/HIS（饱和度）/Binary（二值图像）之间互相转换，位深转换；

17.4．测量功能：(可进行分类、计数、长度、半轴、面积、角度或轮廓等功能的操作)

17.4.1.自动测量，半自动测量，交互式测量；

17.4.2.提供测量框（具备体视学功能）和测量挡板，来限制测量范围；

17.4.3.自定义过滤器，对测量结果进行过滤；

17.4.4.自动分类器，且具备学习功能；

17.4.5.各种测量网格，方便进行粗略测量；

17.4.6.对测量结果进行开放/关闭/扩张/腐蚀/骨架化等操作，多种编辑工具；

19.4.7.区域测量功能；

17.5．景深扩展功能：可以把不同焦深的图像合并成一张清晰图像

17.5.1.自动对齐；

17.5.2.自动生成焦点图像，立体视觉图像，虚拟现实图像；

17.6．Macro（宏）功能：录制，编辑，以实现自动化操作；

17.7．4D文件处理：

17.7.1. 4D文件裁剪功能；

17.7.2.同步浏览器，可同步比较多维图像的差别；

17.7.3.手动构建多维图像；

17.8．图像库功能：自动生成报告；

17.9．图像结构：分层显示和编辑，包括图像层，标注层，Binary（二值图像）层，挡板层；

18、图像工作站1套：智能英特尔®酷睿™ i5系列以上；内存：16GB；硬盘：1T，独立显卡，显示器:  22寸显示器,分辨率：4K，16X DVD+/-RW。操作系统： Win10专业 64位系统.


变更为：
第五章 技术规格及要求
	
	激光共聚焦显微镜
	1
	一、工作条件： 

1.仪器电源：230V AC ±10%，50-60Hz，1000VA。

2.工作环境温度和湿度要求：温度23℃±5℃，

3、相对湿度≤70%（无冷凝）。

二、技术规格要求：

1、激光光源系统

1.1覆盖近紫外及可见光波长范围的四根固态激光器，由激光器原厂系统整合，一体化快速控制输出：

固态激光器405nm：额定功率≥50mW，寿命≥10000小时；

固态激光器488nm：额定功率≥50mW，寿命≥10000小时；

固态激光器561nm：额定功率≥35mW，寿命≥10000小时；

固态激光器640nm：额定功率≥50mW，寿命≥10000小时；

1.2所有激光器由激光器原产厂系统整合，一体化控制输出

1.3激光器系统通过独立的光纤（单模保偏）连接到扫描器部分，光纤即插即用，光纤末端具已对激光进行聚焦准直，无须再次校准。

★1.4激光器开启可实现一键开启。所有四个激光器均通过AOTF调节各波长的激光强度，强度0-100%高精度调节，最多可以扩展8通道激光，切换时间小于３微秒。

1.5全部光源系统由计算机控制。用户可由软件界面通过鼠标操作，选择各种光源，控制光源开关、强度，并直 观地了解到各种光源的工作状态。也可以通过桌面快速遥控钮，快速直观操作激光强度。

2、扫描检测系统 

2.1扫描系统：

2.1.1扫描器与显微镜侧面连接于显微镜，全复消色差设计及校正。

2.1.2激发光和发射光分离使用高透过率小角度主分光镜。

2.1.3 X、Y轴独立的检流计（Galvo）双扫描镜，扫描振镜≤2个，避免扫描振镜过多产生光折射造成的不必要光损失。

2.1.4扫描视野：≥22 mm ,  在1X扫描变倍下。

2.1.5  扫描速度：≥10 幅/秒（512X512像素、视野≥22mm），≥220幅/秒（512X16像素,视野≥22mm）。

2.1.6针孔：超高精度多边形针孔设计，有效分离共焦面荧光信号。

2.1.7扫描方式：xy，xyz，xyt，xym，xylamda，xyztlamda，，xz，xt，xzt，spot-t，x ，直线扫描，任意曲线扫描，剪切扫描。

2.1.8扫描旋转： 360°任意旋转扫描线的方向，步进值0.1°；同时可以变倍以及移动扫描区域的中心。旋转、变倍、移动中心均可以实时（扫描过程中）进行。

2.1.9光学变倍：不低于 1x-100x范围，步进0.01x,  满足对极小感兴趣的高倍高清成像或特殊区域的精准定位扫描。

2.1.10可对任意形状的感兴趣区域（ROI）扫描，进行荧光淬灭和荧光检测。感兴趣区域扫描可以精确到像素点，即激光对感兴趣区域外无激发。感兴趣区域的定义（划分）方便，可保存。可对不同区域采用不同的激光、扫描速度等设定，感兴趣区域无设定限制。

2.1.11可在线（扫描同时）检测感兴趣区域荧光强度曲线。

2.1.12多重扫描功能，可以在扫描过程中以线和幅方式切换光路配置。

2.1.13扫描分辨率：同视野下扫描分辨率≥8192 × 8192。 

2.2检测系统：

2.2.1 系统配备四个荧光和一个透射光通道，既可同时扫描采集，又可单独扫描采集；

2.2.2  四个荧光通道中，至少配备2个高精度、高线性度GaAsP超高灵敏检测器，可自由调节荧光全光谱检测范围，每个荧光检测器都可做全光谱自由扫描和成像，同时满足高精度测量的线性要求：在450nm-560nm：QE最高可达45%；并且具有良好的线性度：在450nm-630nm：QE（或PDE）最高与最低波动差≤10%；

2.2.3 背景噪音及重叠信号分离系统：采购非棱镜的高精度分光方式，或白激光时间拆分信号方式。

2.2.4 荧光信号检测最小移动：1nm,  测量精度1nm。

2.3激光共聚焦超高分辨率成像部分： 

2.3.1 适用物镜：4X， 10X,20X ,40X,60X。

2.3.2超精度六边形针孔，自动匹配各不同倍数的物镜，增加有效信号的接收，有效提取焦面的艾里斑荧光信号，提高图像分辨率。

2.3.3扫描速度： 在不小于22 mm视野下，≥10幅/秒 （512*512像素,）。

2.3.4超高分辨率成像： XY最高可达120nm，Z方向上300nm。

2.3.5与所配置的激光器对应激发的荧光样品都可以进行超高分辨率成像；无需选择特定的荧光染料、无特殊制样要求；

2.3.6 可以同时对多色进行超高分辨率成像。

2.3.7可对超高分辨率成像进行定量分析：进行荧光强度分析，测量、计算等功能。

2.3.8接受类似AIRYSCAN 、STED、SIM、ER 的硬件超高分辨率系统。

3、全电动倒置荧光研究级显微镜 

3.1 系统采用先进的双层光路光学设计，光学性能优异、结构稳定、功能强大。

3.2 研究型全自动倒置显微镜，复消色差荧光光路，物镜、目镜独立消各种像差。

3.3显微镜由共聚焦软件一体化控制，并为电动、手动兼容型。

3.4具备智能检测功能，能自动检测系统内各关键部件的位置是否正确，出错时显示警示部位。

3.5 左、右主光路图像信号输出口径：≥25mm 。

3.6 六位电动物镜转换器，具有自动齐焦功能。

3.7显微镜内置电动调焦驱动马达，最小步进：10nm，带内置式高精度线性编码器校准Z轴移动精度，行程10mm，同轴、独立的粗微调焦手柄，调焦限位，防撞击设计。

3.8 高精度电动扫描载物台扫描范围≥114mmX73mm；精度≤0.05μm，最大驱动速度≥25mm/sec，速度多档可调； 

3.9显微镜透射光源：LED高亮度、20000小时以上超长寿命白光光源，调节亮度时保持色温不变。

3.10荧光光源：高亮度固态光源、20000h小时以上超长寿命白光光源。

3.11六工位电动滤色镜转盘，含UV、B、G三个激发滤色镜组件。

3.12目镜一对：10X。 

3.13 物镜：经过特别设计校正的，适合动、植物深度成像的共聚焦高分辨专用物镜。

3.13.1  4X平场复消色差物镜，N.A.≥0.20，工作距离≥20.0mm，干式

3.13.2  10X，平场复消色差物镜，N.A≥0.45，工作距离≥4.00mm，干式

3.13.3  20X，超高分辨率复消色差物镜，N.A≥0.80，工作距离≥0.80mm，干式。

3.13.4  40X，超高分辨率复消色差物镜，N.A≥0.95，工作距离≥0.21 mm，干镜。

3.13.5  60X，超高分辨率平场复消色差物镜，N.A≥1.42，工作距离≥0.60mm，油浸式。

3.13.6全套微分干涉（DIC）附件，有与不同数值孔径的物镜一一对应的DIC棱镜。

4、软件部分：

4.1软件建立在Windows 10系统上，使用先进程序语言。整个系统程序，包括控制、检测、分析功能设计合理，操作简便；

4.2控制硬件的功能：控制电动显微镜、选择激光波长、调节激光强度、拍摄2-5维图像、选择光谱拍摄范围、成像分辨率、实验条件实时记录、一键式恢复等；

4.3可进行时间记录，可设置时间循环，具有自动聚焦功能，具有荧光亮度校正、补偿功能（在Z轴方向上补偿荧光亮度的变化），可在软件中对DIC效果进行调节；

4.4三维重构软件：具有多种三维重构渲染方式，包括最大强度投影、透明、深度标识和阴影投影等方式，可对重构图进行任意角度旋转、平移、放大和缩小，可对每个荧光通道的强度、灰阶、伽马值及透明度进行独立调节；

4.5图像调节亮度、对比度，单个通道分别调节或多个通道同时调节；

4.6图像处理：旋转、裁剪、多种滤镜、添加标尺、箭头、文字等；

4.7多功能全标本导航，全标本拼图。能进行自定义ROI形状的拼图，能拼接出长条形或圆形的大图，节省不必需的区域成像，加快拼图速度。能指定不同ROI区域使用不同的物镜进行拼图。能一次性批量化扫描多个标本多个ROI拼图；

4.8能进行全片无缝拼图扫描，带聚焦地形图功能，能适应标本高低不同的焦面进行多焦点自动对焦及拼图。用户能自定义多个不同的焦点。能结合电动Z轴进行三维拼图，拼接结果能根据需求进行大图三维重建、大图三维叠加；

4.9 具备快捷简便的成像设置导航系统，拖放式设置共聚焦成像，提高共聚焦的使用效率。

4.10针孔自动匹配，可以根据物镜，针对最佳分辨率和最佳三维重建自动匹配针孔直径。 

4.11折射率校正功能，校正折射率不同对三维扫描的影响，保证空间定位的精确。

4.12自动预扫描功能，可以自动、快速设定扫描参数，减少荧光淬灭。

4.13Z轴深度补偿功能，自动补偿由于样品深度增加造成的信号衰减。

4.14扫描条件调用功能，从已保存图像中快速调用并将硬件设定为原始扫描参数。

4.15共定位分析功能，可定量分析不同标记之间的定位关系，可显示定位关系的荧光分布图，可分别提取单标记和共定位图像。

4.16动态荧光测量及分析，直方图统计。 

4.17光谱拆分分析功能。

4.18图像自动交互式测量、分类等功能。包含：计算模块和分析模块，两种模块可分开运行也可独立运行。包含手动测量和自动测量，交互式手动/自动测量，批处理测量等。

4.19 测量结果管理：可视化，数据和统计图形，并且能够在软件内部进行统计操作，多种曲线模式和分布图实时显示统计测量结果。

4.20图像、图像的备注信息和原始扫描条件可保存于同一文件，以图像数据库方式管理组织数据，可以浏览缩略图及相关信息。可以从数据库中直接使用扫描条件调用功能调用硬件设置。

4.21扫描过程中实时计算和显示比率（ratio）图像。

4.22可以线或帧方式进行多次扫描的平均和累加。

4.23 三维重建及动画功能，多种显示模式，文件可输出为单帧图像、GIF动画图像、AVI视频文件等多种格式。

4.23具有图形化的感兴趣区域荧光强度平均值分析。

4.24 具有直方图（Histogram）分析工具，可测量直线和任意形状曲线的荧光强度分布，可测量长度、角度、面积、荧光强度。

4.25图像运算功能，包括加、减、乘、除、比率（ratio）、移位、滤镜。

5、共聚焦工作站：

CPU：英特尔® Xeon W-2225 (4.0GHz, 4Cores)；内存RAM：≥64GB；硬盘1SSD：≥512G SSD固态硬盘；硬盘2HDD：≥2TB 7200RPM硬盘 SATA 6Gb/s；显卡Graphics：NVIDIA Quadro M4000 8GB 专业显示卡。34英寸液晶真彩高清显示屏：分辨率≥2560 × 1440像素，垂直刷新率不低于100 kHz，水平刷新率不低于60 Hz，亮度不低于300 cd/m2，对比度达1000:1 。操作系统: Windows 10  Professional 64bit；

6、光学防震台：1200X900

7、UPS：6KW 

8、产品级别：能够在此共聚焦基础上升级同品牌SIM、PAM（STORM） 或 STED。 

二、配置清单： 

1、激光光源系统：1 套  

2、激光共聚焦扫描及检测系统： 1 套

3、全电动倒置荧光显微镜 （含4X、10X、20X、40X、60X油镜）： 1 套  

4、共聚焦控制及分析软件:1套  

5、计算机工作站：1 套  

6、光学防震台、UPS电源  ：各 一套。

7、技术资料  1份

	
	全自动正置荧光显微镜
	1
	1 光学系统：无限远光学系统，60mm国际标准物镜齐焦距离，具有更高分辨率和更长物镜工作距离；物镜具有纳米结晶涂层。

2 具备明场、暗场、DIC、荧光观察等多种观察方式。不用化学药品的绿色环保防霉技术。

3 各观察功能可全电动控制切换

4 电动调焦。

4.1 Z 轴步进25nm，可在软件上进行调焦。

4.2 调焦行程≥15mm，同轴粗微调，内置线性编码器，带电动防撞和再定焦功能。

5 明场照明装置：

5.1 100W 卤素灯照明系统，内置透射光科勒照明器，12V 100W 卤素灯两只，带集光镜和卤素灯更换工具。

5.2 显微镜专用外置稳压电源。

5.3 具有光强管理功能，匹配物镜合适的光强度。

6载物台：右手柄陶瓷涂层载物台，行程78mm×54mm。配备样品夹。

7 观察镜筒：

7.1 宽视野三目观察筒：视场数≥25，倾角15度。

7.2 人机工程学设计，瞳距 48-72mm 可调。

7.3 分光方式：100:0/0:100 两种方式。

8 目镜：10倍目镜，视场数25，两目镜均具屈光度校正功能。

9 电动物镜转换器：6 孔位，光路稳定设计；国际标准物镜接口，具有齐焦功能。

10  高分辨率、高透过率物镜，包括：

10.1 平场荧光物镜4X N.A. ≥0.13, W.D.≥17.1 mm

10.2 平场荧光物镜10X,N.A. ≥0.30, W.D. ≥5.0 mm；

10.3 平场荧光物镜20X,N.A. ≥0.50, W.D. ≥2.1 mm；

10.4 平场荧光物镜40X,N.A. ≥0.75, W.D. ≥0.66mm

10.6 平场荧光物镜100X,N.A. ≥1.30, W.D.≥0.16 mm；

11 电动聚光镜：高分辨率多功能复消色差聚光镜，N.A.=0.9。适合明场、暗场、DIC 等观察模式。

12 荧光光路：荧光光路中有噪声消除装置，可提供高信噪比。内置视场光阑、孔径光阑、光闸、减光片。

13 电动 6 位荧光滤色块转盘，荧光滤色块支持热插拔更换，荧光滤色镜座，配备：

DAPI 、FITC、TexRed

14 荧光光源：长寿命金属卤化物荧光光源，额定工作寿命2000h，光纤传导，低热效应液体光纤连接，带灯泡寿命计时装置，荧光亮度5档可调。

15 同厂同品牌高分辨半导体制冷黑白 CCD

15.1 单色制冷 CMOS，芯片尺寸：1.7 英寸。

15.2 物理像素：2300万。

15.3 单个像素点尺寸：7.3 um X 7.3 um。

15.4 动态范围：1：2500。

15.5 满井电子：15000e。

15.6 光谱范围：400～750nm。

15.7 数字化范围：14bit。

15.8 扫描速度：6幅/秒（4908x3264）；45幅/秒（1636x1088）。

15.9 接口：通用 F型接口。

15.10 输出噪声：7.2e-。

15.11 信号传输：USB3.0传输。

16 显微图像控制及分析软件

16.1 专业图像控制软件，可对数码CCD实行自动控制，有图像处理工具，注释、编辑、创建报告保存及图像打印，可满足实验室科研需求，以后可进行功能升级。

16.2 测量功能：多种测量参数（长度、面积等几何参数、光密度参数等）；图像处理（反差、亮度、Gamma 值、噪音扣除、阴影校正、边缘锐化等）；图像的逻辑运算；自定义测量区域（矩形、圆形或任意形状）；数据存储（CSV、XML文件），适用于 Excel。

16.3 自动多通道荧光功能：个性化、便捷式多通道荧光采集界面；每个通道的实验条件可快速、自定义调节；荧光通道间、以及荧光通道与透射光通道可快捷叠加，每个通道图像均可独立处理与调节，并可个性化显示；荧光染料数据库的快速建立与选择；多通道聚焦位置的校正，像素位移的自动校正；实验条件可记忆、可恢复（Reuse）。

16.4 时间序列功能：自由设置拍摄图像数量、时间间隔、总时间等参数，用于执行一个时间段内的拍摄功能。

16.5 Z序列功能：可以对样品进行Z轴层扫，设置扫描范围，和扫描间隔等参数，可自动对样品进行扫描，得到Z轴层扫图像。

	
	全自动体式荧光显微镜
	1
	1.光学系统：平行光路变焦系统；

2.放大倍率：在10X目镜2X物镜下，可放大315倍；最大可实现放大945倍；

3.变焦范围：0.63X—15. 75X；

4.连续变倍比： 25:1

5.调焦机构：电动操作粗微调焦机构，固定式导轨结构, 逆向阻尼齿轮,调焦范围:102mm。

6.目镜筒：人机学三目镜头，目镜筒可以调整倾角及间距；分光比100%：0。

7.瞳距调节范围：48--75mm；

8.宽视野目镜：10X(视场数：22mm)，双目均带屈光度调节及锁定；

9．物镜转换器：智能物镜转换器；

10.系统在拍摄图像时，软件能自动识别记录整个系统的物镜参数, 变倍主体所调节的放大倍数，以便于图像的测量与分析。

11.物镜：平场复消色差APO物镜；  

11.1、1X超清物镜，数值孔径0.15，工作距离60 mm；

11.2、2X 超清物镜，数值孔径0.312，工作距离20 mm，带0-3mm水深矫正环，鉴别率1200线/mm；

12．透射LED照明系统：可以实现透射照明、OCC倾斜相衬照明。

13．系统所有的控制均可通过遥控器快捷方便操作;

14．外置光源：厂家原装分叉式光纤冷光源，LED光纤照明光源；与卤素灯相比，具有同样的亮度；使用寿命是卤素灯寿命的6000倍；电能消耗是原来卤素灯的1/5；

15. 照相光路为光轴中心完全对中成像,消除由于倾斜光路造成的变形.

16、高品质大耙面彩色数码成像系统： 

6.1、 实际像素：不少于590万

16.2、 1/1.8英寸芯片

16.3、最高分辨率2880*2048

16.4、灵敏度：ISO32--1250

16.5、曝光时间：130微秒-60秒

16.6、A/D转换：12bit A/D转换；

16.7、动态显示最高速度：1280X960（最高21fps）

16.8、与显微镜同一品牌。

17、专业图象分析软件

17.1、4维拍摄功能：

17.1.1.可同时拍摄X、Y、Z图像；

17.1.2.Timelapse（时间序列）拍摄时，支持自动对焦；

17.1.3.自动拼图，拍摄超大视野图像；(注：大图拼接可以手动进行．而且NIS-Elements Software的手动模式带有向导，是同类软件中最人性化的，操作最方便．)

17.1.4.矫正相机点缺陷；

17.1.5.背景矫正功能；

17.1.6.Integrate（积分）功能，有效提高图像位深；

17.1.6 景深扩展功能：对厚样品自动去模糊。

17.2．文件处理：

17.2.1.支持Tiff,jpg,jp2等文件格式；

17.2.2.多维图像输出成图像序列，或图像序列组成多维图像；

17.2.3.用户可以自定义拍摄信息表，自动记录拍摄数据和实验信息；

17.2.4.图像，通道和自定义区域之间的拷贝，粘贴；

17.2.5.预设荧光染料数据库，保证通道颜色的真实；

17.2.6.添加箭头，文字等标注；

17.3．图像处理：

17.3.1.图像和通道的对比度，亮度，Gamma（伽玛值）调节；

17.3.2.白平衡矫正；

17.3.3.RGB色调、饱和度调节；

17.3.4.通道混合，通道Ratio，通道算术，通道抽取/合并，通道间相对位置矫正；

17.3.5.图像平滑，锐化，中值滤镜，

17.3.6.形态学处理：开放，关闭，扩张，腐蚀；

17.3.7.图像缩放，画布尺寸缩放，图像旋转/翻转；

17.3.8.Gray（灰度）/RGB/HIS（饱和度）/Binary（二值图像）之间互相转换，位深转换；

17.4．测量功能：(可进行分类、计数、长度、半轴、面积、角度或轮廓等功能的操作)

17.4.1.自动测量，半自动测量，交互式测量；

17.4.2.提供测量框（具备体视学功能）和测量挡板，来限制测量范围；

17.4.3.自定义过滤器，对测量结果进行过滤；

17.4.4.自动分类器，且具备学习功能；

17.4.5.各种测量网格，方便进行粗略测量；

17.4.6.对测量结果进行开放/关闭/扩张/腐蚀/骨架化等操作，多种编辑工具；

19.4.7.区域测量功能；

17.5．景深扩展功能：可以把不同焦深的图像合并成一张清晰图像

17.5.1.自动对齐；

17.5.2.自动生成焦点图像，立体视觉图像，虚拟现实图像；

17.6．Macro（宏）功能：录制，编辑，以实现自动化操作；

17.7．4D文件处理：

17.7.1. 4D文件裁剪功能；

17.7.2.同步浏览器，可同步比较多维图像的差别；

17.7.3.手动构建多维图像；

17.8．图像库功能：自动生成报告；

17.9．图像结构：分层显示和编辑，包括图像层，标注层，Binary（二值图像）层，挡板层；

18、图像工作站1套：智能英特尔®酷睿™ i5系列以上；内存：16GB；硬盘：1T，独立显卡，显示器:  22寸显示器,分辨率：4K，16X DVD+/-RW。操作系统： Win10专业 64位系统.


七包澄清说明

原招标文件：
第五章 技术规格及要求

	
	植物根系生长监测系统
	1
	★1. 主机特点：柱型设计的360度旋转光电耦合主机，可对根系和土壤状态进行不变形的线性数据获取；

2．工作温度：0～50℃

★3．测量范围：宽度15 cm（±1cm），长度36 cm（±1cm）

4．精度：±1%(面积大于10㎝2的样品)

5．分辨率：≥0.025mm2

6.扫描头分辨率：≥1200 dpi

7.单图尺寸：21.56（±1cm） x 19.56（±1cm） cm

8．显示能力：≥0.01cm2


变更为：
第五章 技术规格及要求
	
	植物根系生长监测系统
	1
	★1. 主机特点：柱型设计的360度旋转光电耦合主机，可对根系和土壤状态进行不变形的线性数据获取；

2．工作温度：0～50℃

★3．可调节传感器聚焦

4．微根管规格：内径≤5cm，长度可定制

5．校准方式：可实时校准，也可选择加载已存储的校准文件

6. 扫描头分辨率：≥1200 dpi

7. 单图尺寸：21.56（±1cm） x 19.56（±1cm） cm

8．测量参数：根的长度、直径、表面积、体积，以及不同直径的根的长度、表面积、体积等参数。根据图像进行根系总生物量估算；


八包澄清说明

原招标文件：
第五章 技术规格及要求

	
	高效液相色谱（HPLC）
	1
	宽度
435 mm

1.泵类型
等度梯度

★1.1流速范围 0.05 - 5 mL/min with G7112B

1.2深度  ≥468 mm

1.3温度区域数量 ≥2个 with G7116A/B

1.4溶剂数量 ≥4个

★1.5系统压力操作范围
up - 600 bar

1.6色谱柱容量
 ≥4个

1.7进样量范围  0.1–100 µL

2.泵类型
二元泵

★2.1流速范围  0.2 - 10 mL/min with G7110B, G7111A, G7111B

★2.2温度区域的最大数量 1 with Vial Sampler with Integrated Column Compartment

2.3溶剂最大数量 up - 15 with additional Solvent Selection Valve

2.4进样量范围  0.1–900 µL，配备扩展进样体积范围选件

3泵类型
四元泵

3.1进样量范围0.1–1800 µL，配备多次抽取工具包

	
	制备液相色谱
	1
	1.宽度
941 mm

2.最大馏分数量
215

3.泵类型
二元泵

★4.流速范围
1–50 mL/min

5.深度
≥462 mm

6.溶剂数量
≥2

7.特殊功能
延迟传感器自动延迟体积校准

★8.系统压力操作范围
20–420 bar

9.色谱柱 ID 读取器选件
否

10.色谱柱容量
≥4个

11.进样量范围
0.1–5000 µL

	
	分析液相色谱
	1
	1.宽度
435 mm

2.泵类型
二元梯度泵

★3.流速范围
0.05 - 5 mL/min with G7112B

4.深度
468 mm

5.温度区域的最大数量
2 with G7116A/B

6.溶剂最大数量
4

7.电源电压
100-240 VAC

8.系统压力操作范围
up - 600 bar

9.色谱柱 ID 读取器选件
可选

10.色谱柱容量
4

11.进样量范围
0.1–100 µL


变更为：
第五章 技术规格及要求
	
	高效液相色谱（HPLC）
	1
	宽度
435 mm

1.泵类型
等度梯度

★1.1流速范围 0.05 - 5 mL/min 

1.2深度  ≥468 mm

1.3温度区域数量 ≥2个 

1.4溶剂数量 ≥4个

★1.5系统压力操作范围
up - 600 bar

1.6色谱柱容量
 ≥4个

1.7进样量范围  0.1–100 µL

2.泵类型
四元泵
2.1进样量范围0.1–1800 µL，配备多次抽取工具包

	
	制备液相色谱
	1
	1.宽度
941 mm

2.最大馏分数量
215

3.泵类型
二元泵

★4.流速范围
1–50 mL/min

5.深度
≥462 mm

6.溶剂数量
≥2

7.特殊功能
延迟传感器自动延迟体积校准

★8.系统压力操作范围
20–420 bar

9.色谱柱 ID 读取器选件
否

10.色谱柱容量
≥4个

11.进样量范围
0.1–5000 µL

	
	分析液相色谱
	1
	1.宽度
435 mm

2.泵类型
二元梯度泵

★3.流速范围
0.05 - 5 mL/min

4.深度
468 mm

5.温度区域的最大数量
2 

6.溶剂最大数量
4

7.电源电压
100-240 VAC

8.系统压力操作范围
up - 600 bar

9.色谱柱 ID 读取器选件
可选

10.色谱柱容量
4

11.进样量范围
0.1–100 µL


九包澄清说明

原招标文件：
第五章 技术规格及要求

	
	根系扫描分析系统
	1
	1.可分析根总长、根平均直径、根总面积、根总体积、根尖计数、分叉计数、交叠计数、根直径等级分布参数、根尖段长分布等参数

2.★光学分辨率：6400×9600dpi（可正负偏差100dpi），

3.正版WinRHIZO软件


现变更为：

	
	根系扫描分析系统
	1
	1.可分析根总长、根平均直径、根总面积、根总体积、根尖计数、分叉计数、交叠计数、根直径等级分布参数、根尖段长分布等参数

2.★光学分辨率：6400×9600dpi（可正负偏差100dpi），

3.正版专用软件


十三包澄清说明

原招标文件：
第五章 技术规格及要求

	序号
	仪器名称
	数量
	设备参数

	
	种子罐
	1
	1.灭菌压力：≤0.15Mpa
★2.工作压力：0.05～0.07Mpa 
3.灭菌温度：121℃～125℃°
5.溶积1m³ 


	
	发酵罐
	1
	1.灭菌压力：≤0.15Mpa
★2.工作压力：0.05～0.07Mpa 
3.灭菌温度：121℃～125℃
4.溶积5m³


	
	物料提升机
	1
	1.升降距离：>3000mm

2.升降速度：<40m/min

3.载荷：≦500Kg

	
	分离机
	2
	1. ≥1 m³/h

	
	空压机
	1
	1.容积流量3～5m³/min
2.排气压力0.3～1.0MPa

	
	空气储罐
	1
	1.设计压力0.3～0.5MPa
2.缓冲温度130～150度 
3.设备工作压力0.25～0.4MPa
4.容积3～5m³

	
	空气预过滤器
	2
	1.设计压力≥0.44MPa
2.设计温度≥80°

	
	空气精过滤器
	2
	1.设计压力≥0.44MPa
2.设计温度≥135°

	
	冷冻机
	1
	温度≦-120℃;

	
	冷冻水储罐
	1
	容积：3～5 L不绣钢材质

	
	配套自动控制
	1
	电子显示器

	
	冷冻水循环泵
	4
	1.温度范围：-10～95℃；

2.控温精度：±0.05℃；

3.制 冷 量：20℃时200W；

4.水箱容积：3～5 L；

5.循环泵压力：0.2～0.4Bar；

★6.循环泵流量：5～10L/min；

	
	蒸汽锅炉 
	1
	1.循环方式：自然循环锅炉；
2.蒸汽产量1～2吨/小时；

	
	配套水电设施
	1
	电压：220V

	
	自动灌装机
	1
	灌装速度: 30～60 瓶/分钟
灌装精度 ≦±1﹪

	
	种子罐
	1
	1.灭菌压力：≤0.15Mpa
★2.工作压力：0.05～0.07Mpa 
3.灭菌温度：121℃～125℃°

4. 300～350L不锈钢

	
	发酵培养装置
	1
	包括安装支架和发酵培养罐以及升降架

	
	物料提升机
	1
	1.升降距离：>3000mm

2.升降速度：<40m/min

3.载荷：≦500Kg

	
	分离机
	1
	处理量20～25立方米/小时

	
	蒸煮锅
	1
	水源压力 0.15MPa ～0.25MPa

气源压力 0.25 MPa衡压

蒸煮器有效容积 ≥30L

隔层盘尺寸 300mm×210mm×25mm(±2 mm)
蒸煮温度选择 101℃～135℃

水煮温度选择 ≤100℃
配置：表盘指针式温度计、蒸汽进口、出料口

	
	带式输送机
	1
	≥3m³/小时

	
	烘干机
	1
	≥3m³/小时

	
	混合搅拌器
	1
	容量：200～500 L

	
	研磨机
	1
	容量：200～500 g

	
	粉体回收装置
	1
	≥3m³/小时

	
	自动包装机
	1
	制成袋尺寸120-600（mm）；

包装速度35-350（袋/分钟）

	
	配套自动控制
	1
	电子显示器，运行状态实时显示

	
	水电设施
	1
	电压：220V

	
	其他配套
	1
	电压：220V


现变更为：

	序号
	仪器名称
	数量
	设备参数

	
	种子罐
	1
	1设计压力≤0.3MPa

2耐压试验压力≤0.38MPa

★3工作压力：0.05～0.07Mpa

4设计温度≤143°

5工作介质空气、种子液。

6溶积≤1m³

	
	发酵罐
	1
	1设计压力≤0.35MPa

2 耐压试验压力≤0.38MPa  

★3工作压力：0.05～0.07Mpa

4设计温度≤143°

5工作介质水、发酵液 

7溶积≤5m³ 

	
	物料提升机
	1
	1.升降距离：>3m

2.升降速度：<4m/min

3.载荷：≦3t/h

	
	分离机
	2
	1转鼓高度：≤630 mm  

2有效容积：≤400 L  

3装料限度（湿重）：≤530 kg  

4转鼓转速：≤1000r/min  

5分离因数：≤700  

6转速：≤1450 r/min  

	
	空压机
	1
	2容积流量≤5m³/min

3额定排气压力≤0.25

4最高排气压力≤0.25

5额定转速≤1650

6电机功率≤30KW

	
	空气储罐
	1
	1容积≤3m³

2设计压力≤0.38MPa

3缓冲温度≤145度 

4工作介质：空气

5设备工作压力≤0.3MPa 

	
	空气预过滤器
	2
	1设计压力≤0.44MPa，

2设计温度≤80°

	
	空气精过滤器
	2
	1设计压力≤0.44MPa，

2设计温度≤135°

	
	冷冻机
	1
	1输入功率≤22.9kw

2能效比：≤3.771

3润滑油体积流量≤1.03m³/h

4低压液喷质量流量≤0.35kg/h

	
	冷冻水储罐
	1
	容积：≤30m³

	
	配套自动控制
	1
	1 I/O模块数量：≤356块

2控制器最大总点数：≤6000

3最大AI点数量：≤3000

4最大AO点数量: ≤2000

5最大DI点数量: ≤6000

6最大DO点数量: ≤3000

7最大控制回路数: ≤2000

	
	冷冻水循环泵
	4
	1.温度范围：3～10℃；

2.控温精度：±0.05℃；

3.水箱容积：≤30m³；

4.循环泵压力：0.2～0.4Bar；

5.循环泵流量：≤25m³/h；

	
	蒸汽锅炉 
	1
	1额定蒸发量≤2t/h


2额定蒸汽温≤194
℃


3额定蒸汽压力≤1.25
MPa



4给水温度≤20℃


5水压试验压力≤1.65
MPa



6辐射受热面积≤8.2
m2


7锅炉本体耗钢量
≤4.124t


8对流受热面积≤36.3
m2


9钢结构耗钢量≤
3.1t


10节能器受热面积≤31.2m2


11水容积≤5
m3


	
	配套水电设施
	1
	工业生产规格

	
	自动灌装机
	1
	1 灌装速度: 30～60 瓶/分钟

2灌装精度 ≦±1﹪

	
	种子罐
	1
	1容积≤500L

2设计压力≤0.3MPa

★3工作压力：0.05～0.07Mpa

4最高允许工作压力≤0.15MPa

5设计温度≤143°

6工作介质空气、种子液。

	
	发酵培养装置
	1
	130m²≤10万级无菌室

2恒温摇床

1）.控制方式：P.I.D 微电脑处理芯片

2）.对流方式：强制对流

3）.振荡器方式：回旋  

4）.显示方式：  液晶显示

5）.USB 数据下载处理系统：有

6）.驱动方式：多维驱动

7）.程控系统：≤9 段温度、转速、时间、控制系统

8）.回旋频率范围 （ rpm /min ）：0 ； 30 ～ 3 00（可做静态培养）

9）.回旋频率精度（ rpm ）：± 1

10).摇板摆振幅度 （ mm ）：Ф 26

11).温控范围 （℃）：4 ～ 60  

12).温控精度  （℃）：± 0.1

13)温度均匀度 ≤ 0.3 （ 37 ℃）

14).温度波动度（℃）：≤ 0.1 （ 37 ℃）

	
	物料提升机
	1
	1.升降距离：>3m

2.升降速度：<4m/min

3.载荷：≦2t/h

	
	分离机
	1
	1转鼓直径（mm）≤
1600

2转鼓高度（mm）
≤800

3转鼓容积（L）≤700

4装料限度（kg）≤900

5转速（r/min）
0-950

6最大分离因素≤
808

7电机功率（KW）≤
90

8电机转速（r/min）≤
1485

	
	蒸煮锅
	1
	1水源压力 0.15MPa ～0.25MPa

2气源压力≤0.25 MP

3蒸煮器有效容积 ≥1000L

4蒸煮温度选择 101℃～135℃

5水煮温度选择 ≤100℃

	
	带式输送机
	1
	1输送带宽度(mm) ≤ 350

2输送能力(t/h) ≤ 3

3输送带长度(m) ≤20

4水平输送距离(m) ≤ 22

5提升高度(m) ≤6.724

	
	烘干机
	1
	1设计产量: ≤3000kg/h

2干燥初水份: ≤15%

3产品终水份量:≤1%

4尾气温度: ≤80-85℃

5产品收率: ≤99%以上

	
	混合搅拌器
	1
	1最大装料量：≤900kg

2总功率：≤7.5KW

	24
	研磨机
	1
	1游轮数量：5-8片

2最小研磨厚度：1mm-1.5mm

3最大研磨厚度：≤50mm

4研磨盘转速：0-60r/min

	25
	粉体回收装置
	1
	1过滤面积
㎡≤134

2过滤速度
m/min≤
1.35

3出口含尘浓度
mg/Nm3
≤8

	26
	自动包装机
	1
	1.包装速度:
15-70packs/min


2.包装膜宽度:320-720(mm)


3.总功率: ≤3Kw


4.加热功率:中封≤ 0.7 Kw;端封≤0.8Kw


5.整机重量:
≤580Kg


6.机器噪音:
≤75分贝


7可适用包装材料:OPP、PE、PVC、OPP/CPP、OPP/PE、PET/VMPET/PE。

	27
	配套自动控制
	1
	1 I/O模块数量：≤256块

2控制器最大总点数：≤3000

3最大AI点数量：≤1500

4最大AO点数量: ≤1000

5最大DI点数量: ≤3000

6最大DO点数量: ≤2000

7最大控制回路数: ≤1000
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	水电设施
	1
	工业生产规格
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	其他配套
	1
	工业生产规格


